
  

 

 

       

 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

半导体产业持续高景气，涨价缺货蔓延至汽车芯片 

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2021 年 1 月行情回顾：

 半导体产业持续高景气：

 全球半导体设备销售额高增长，中国大陆半导体设备占比持续提升：

功率半导体涨价缺货仍在延续：

 新能源汽车持续放量，汽车芯片短缺，台积电优先排产汽车芯片：

 半导体行业投资建议：积极配置半导体设计龙头。

风险分析：
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设计 
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